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	德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的一项发明专利证书，现将相关情况公告如下：
	该发明专利利用石墨烯技术使得导热薄片及其底板的导热性能增强，体积变小，在有效地解决电子元器件散热问题的同时，满足人们对电子元器件导热薄片小、轻、薄的追求。



